
 
 

 

 

 

尊敬的艾迪捷中国用户，  

每年一届的艾迪捷 C A E/ MBD 仿真用户大会，已成为促进广大研发工程师研究成果广泛

交流与传播的重要学术活动之一！  来自各个行业、各个领域的专家学者及工程人员将

齐聚一堂，共享技术盛宴。20 23 年艾迪捷 C AE /M BD 仿真用户大会将于 20 23 年 1 1 月

中旬与大家线下见面！借此良机，我们现正式启动技术论文征集活动。我们再次诚邀大

家一同分享各行各业的应用成果及技术成果。所有投稿人员将有机会受邀免费参与

2 0 2 3 年艾迪捷中国 C AE /MB D 技术年会演讲，优秀论文将收录在《2 0 2 3 年艾迪捷中

国区 C AE 技术年会论文集》并获艾迪捷丰厚礼品奖励。   

 

一、征文内容 

所有使用艾迪捷设计仿真软件的用户均可参与投稿，论文须是使用 G T - SU I ET、

JM AG、C O NVER G E、m od eFR O NT ER 及 ANS YS 系列产品（结构、流体、电磁、光

学）等各个软件完成的工程项目、科研课题、成果报告等。稿件数量不限，行业不限，

学科不限。  

 

 

二、内容要求 

请以电子邮件附件形式提交Wo r d文档（论文请以  “论文名称+第一作者姓名”来命名 )，

邮件主题：艾迪捷征文。如已公开发表过请注明发表时间、刊物，但必须是第一次投稿

艾迪捷C AE用户大会。  

⚫  论文摘要中应包含 4 至 5 个关键字 . (比如：汽车、制动系统、C O NV ER G E，G T -

SU I T E )  

⚫  论文插图需为 J P G格式，且清晰。  

⚫  稿件全文尽量限制在8页以内  

⚫  投稿时需要同时提交论文授权证明。  

⚫  点击此处获取论文模板（超链至网址页面）  

 

 

 

三、作品提交 

http://www.idaj.cn/paper/papernew


 
 

 

报名通道 

扫描下方二维码  报名参与论文征集活动  

 

 

征稿截至日期  20 23 年 11 月 10 日  

如您在论文的编写和提交过程中遇到任何问题，欢迎与我们联系。  

电话 02 1- 50 5 88 29 0 3 0 1 / mar ke t i ng @ at i c - c n . cn  

论文授权证明 

请于20 23年1 1月1 0日前将作者授权证明书邮寄至上海浦东新区张杨路62 0号中融恒瑞

东楼20 01室  20 01 2 0  艾迪捷年会论文组 (收 )  0 2 1 - 50 58 8 29 0 - 30 1。或签字扫描邮件

(任选其一 )发送至m arke t i ng @ at i c - c n . c n ;  

 

模板文件下载 

请点击左下角阅读原文，在浏览器中打开以下载论文模版及授权证明文件。  
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